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Abstract (en)
The method involves stamping and pre-shaping a conductive material plate to form an intermediate base plate having a support structure (25).
Electric contact strips are coupled to each other at points of attachment in the structure. The plate with the strips is placed so that each strip is held
between two support pieces. Points of attachment are broken to make the strips independent and electrically insulated from each other.

Abstract (fr)
Il est décrit un procédé de fabrication et de montage de contacts électriques pour organes de commande de faibles dimensions, notamment pour
organes de commande utilisés en horlogerie. Ce procédé comporte les étapes suivantes : (a) étampage et préformage d'une plaque d'un matériau
électriquement conducteur pour former une plaque de base intermédiaire (200) comprenant une structure de support (25) et une pluralité de lames
de contact électrique (21 à 24) encore liées mécaniquement à la structure de support par une pluralité de points d'attache (21d à 24d), chaque
lame de contact électrique comprenant une base (21a à 24a) et une extension flexible (21b à 24b) reliée à la base pour former la partie mobile d'un
contact électrique actionnable par un organe de commande (1), (b) positionnement de la plaque de base intermédiaire sur une première pièce de
support (7) isolée électriquement des lames de contact électrique, (c) fixation d'une seconde pièce de support (4) isolée électriquement des lames
de contact électrique sur la première pièce de support de sorte que chacune des lames de contact électrique est maintenue entre les première
et seconde pièces de support par sa base, et (d) rupture de la pluralité de points d'attache reliant la pluralité de lames de contact électrique à la
structure de support de sorte que toutes les lames de contact électrique sont rendues indépendantes et isolées électriquement les unes des autres.
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